黄如校长赴香港出席学术会议公示

	团组名称
	赴香港出席IEEE电子设备协会学术会议

	出访任务
	应邀出席“电气电子工程师学会-电子设备协会（IEEE EDS)”2025年度会士增选评审会议，并促进国际学术交流，及时了解国际上最新的科技发展动态。

	出访国家或地区
	香港

	拟出境时间
	2024年5月4日-6日（为期3天）

	团  长
	黄如校长
	代表团人数
	1人

	邀请单位

邀请人
	IEEE电子设备协会主席Bin Zhao

	代 表 团 成 员

	姓名
	性别
	部     门
	职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	公示方式和范围
	校园网公示、对社会公示

	公示时间
	2024年3月14日始

	说明：1、该团已列入2023年度出访计划，根据中央文件精神，现予公示。

师生如有异议，可与以下人员联系：

联系人：郝庆九       联系电话：83793215

2、该团出访归国后一个月内公示出访任务完成情况。


